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惠州中京电子科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 

一、重要提示 

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指

定媒体仔细阅读半年度报告全文。 

公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 

非标准审计意见提示 

□ 适用 √ 不适用  

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 

□ 适用 √ 不适用  

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 

□ 适用 √ 不适用  

二、公司基本情况 

1、公司简介 

股票简称 中京电子 股票代码 002579 

股票上市交易所 深圳证券交易所 

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 

姓名 余祥斌 黄若蕾 

办公地址 
广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路

1 号 

广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路

1 号 

电话 0752-2057992 0752-2057992 

电子信箱 obd@ceepcb.com huangruolei@ceepcb.com 

2、主要会计数据和财务指标 

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 

□ 是 √ 否  

 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 

营业收入（元） 979,513,122.18 936,889,218.32 4.55% 

归属于上市公司股东的净利润（元） 54,958,645.93 55,389,604.16 -0.78% 
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益的净利润（元） 
43,397,928.81 35,724,295.63 21.48% 

经营活动产生的现金流量净额（元） 41,959,992.33 95,232,647.62 -55.94% 

基本每股收益（元/股） 0.140 0.140 0.00% 

稀释每股收益（元/股） 0.140 0.140 0.00% 

加权平均净资产收益率 3.99% 5.37% -1.38% 

 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增

减 

总资产（元） 3,313,467,924.08 3,345,306,557.00 -0.95% 

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,377,002,238.85 1,340,440,078.16 2.73% 

3、公司股东数量及持股情况 

单位：股 

报告期末普通股股东总数 30,392 
报告期末表决权恢复的优先

股股东总数（如有） 
0 

前 10 名股东持股情况 

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 
质押或冻结情况 

股份状态 数量 

惠州市京港投

资发展有限公

司 

境内非国有法

人 
28.20% 111,858,462 0 质押 84,129,990 

香港中扬电子

科技有限公司 
境外法人 17.62% 69,882,613 0 质押 13,000,000 

杨林 境内自然人 6.82% 27,043,832 20,282,874 质押 24,330,000 

胡可 境内自然人 0.77% 3,052,725 3,052,725   

中国建设银行

股份有限公司

－信达澳银新

能源产业股票

型证券投资基

金 

其他 0.65% 2,582,209 0   

惠州市普惠投

资有限公司 

境内非国有法

人 
0.62% 2,448,310 0   

许树华 境内自然人 0.61% 2,405,000 0   

新迪公司 境外法人 0.59% 2,327,866 2,327,866   

张宣东 境内自然人 0.54% 2,142,123 2,142,123   

姜兵 境内自然人 0.49% 1,928,800 0   

上述股东关联关系或一致行动

的说明 

公司前 10 名股东中，杨林为惠州市京港投资发展有限公司控股股东，公司未知其他股东

之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定

的一致行动人。 

参与融资融券业务股东情况说

明（如有） 

惠州市京港投资发展有限公司通过信用证券账户持有公司 20,328,472 股，惠州市普惠投资

有限公司通过信用证券账户持有公司 2,448,310 股，许树华通过信用证券账户持有公司

1,700,000 股，姜兵通过信用证券账户持有公司 1,928,800 股。 

4、控股股东或实际控制人变更情况 

控股股东报告期内变更 
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□ 适用 √ 不适用  

公司报告期控股股东未发生变更。 

实际控制人报告期内变更 

□ 适用 √ 不适用  

公司报告期实际控制人未发生变更。 

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 

□ 适用 √ 不适用  

公司报告期无优先股股东持股情况。 

6、公司债券情况 

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 

□ 是 √ 否  

三、经营情况讨论与分析 

1、报告期经营情况简介 

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 

□ 是 √ 否  

 

2020年上半年，受中美贸易摩擦及全球新冠疫情影响，经济下行压力进一步加大。与此同时，国内5G

通信、新型高清显示、新能源汽车、工业互联网、人工智能、数据中心与云计算等下游新兴应用领域的蓬

勃发展为PCB行业带来新的发展机遇，PCB行业发展风险与机遇并存。 

报告期内，公司经营管理团队在董事会领导下，积极克服困难，把握机遇，各项工作有序开展，公司

经营业绩实现持续稳定发展。2020 年上半年，公司实现营业收入 9.80 亿元，同比增长 4.55%；归属于上

市公司股东的净利润 0.55 亿元，同比下降 0.78%。 

报告期内，重点工作如下： 
 

（一）深耕主业  进一步挖掘现有工厂运营潜力 

随着下游新兴产业的蓬勃发展，客户合作的不断深入，客户单批次订单量不断上升，公司生产经营处

于产销两旺状态。报告期内，子公司中京科技和元盛电子均启动技术改造与关键工序产能提升项目，利用

厂区空余空间新增产线、技术改造、设备升级等方式进一步挖掘产能空间。同时，公司产品结构不断优化，

高多层 PCB 比例逐步上升，HDI 产品阶层持续提升，产品单价较上年同期有较大幅度增长。通过现阶段技

术改造及产品结构调整，以保障在珠海工厂产能大幅度释放前的业绩持续增长。 

 

（二）布局未来  珠海数字化新工厂建设进程顺利 

为满足 5G通信等应用领域的高端 PCB 市场需求，顺应下游新兴应用产业技术发展趋势，公司在珠海

富山筹建数字化新工厂。公司紧抓项目进程，克服疫情及高温等困难因素，目前珠海富山高密度印制电路

板（PCB）建设项目（1-A 期）已完成主体厂房封顶，各项建设工作进展顺利。 

公司珠海富山工厂采用高精密度生产设备、智能化系统，能够满足5G通信、新型高清显示、汽车电子、

人工智能、物联网以及大数据、云计算等新兴应用领域对PCB产品的高层阶和高工艺标准。新项目的投产

将是公司未来重要业绩增长点，符合公司长期战略发展布局。 

公司非公开发行股票募集金事项已于2020年7月6日获中国证监会审核通过，募集资金事项完成后将为

珠海富山项目投建提供可靠资金保障。 
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（三）把握机遇  积极储备5G产品技术及客户资源 

     针对珠海富山工厂产品定位，公司提前布局，积极储备5G产品技术及客户资源。在5G通信领域，公

司在5G通信设备和5G移动终端等方面均储备了丰富的客户资源，目前正在进行产品开发、测试打样，部

分产品已小批量供货。 

     1、在5G光模块、服务器、基站用LCP高频传输线领域，公司已完成样品生产，正在进行材料可制造

性、可靠性、电阻性能等方面测试，即将进入小批量生产阶段； 

2、在交换机、WIFI、路由器、5Gwifi等网络通讯设备领域，公司已实现小批量供货。 

3、在智能终端领域，公司与闻泰、龙旗、华勤等国内主要知名ODM厂商保持长期稳定合作关系，可

快速实现产品导入。同时，在智能手机天线、新型显示、摄像头模组等领域，公司积极深化与相关细分市

场龙头客户合作，快速响应客户需求。 

4、在新型高清显示领域，公司在小点间距LED应用等细分领域具有较强的竞争优势和客户认可度，

在Mini LED应用领域也已实现批量供货。 

 

（四）改革创新  持续增强技术研发水平 

公司紧跟下游新兴应用市场需求，积极围绕5G高频高速板、高多层板、高阶HDI板、刚柔结合板等领

域开展新产品开发和工艺提升。 

报告期内，公司开展“新型LED显示的封装基板关键技术及产品研发”、“软硬结合板关键技术研究”、“光

模块印制电路板关键技术研究”、“ 5G移动终端印制电路板关键技术研发”、“5G服务器印制电路板关键技

术研究”、“ 5G宏基站天线用印制电路板关键技术研究”、“ADAS雷达用高频印制电路板关键技术研究”、“高

密度互连半加成技术（MSAP）研究”等多项创新项目研发。自主申请专利18项（其中发明专利16项），获

得专利授权11项。 

2、涉及财务报告的相关事项 

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 

√ 适用 □ 不适用  

财政部 2017 年 7 月修订印发了《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会【2017】 22 号）（以下简称“新收入准则”），

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。  

 

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 

□ 适用 √ 不适用  

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 

□ 适用 √ 不适用  

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 

 

 

 

 

惠州中京电子科技股份有限公司 

2020 年 8 月 18 日 
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